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Felfedezés és
képzelet, amelyet
a teljesitmeény
iranti akarat
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Repiilégépek, helikopterek
és drénok Védelem

Miert a Dow

Evtizedek 6ta az ég felé tekintiink; 1943-
ban kifejlesztettik az elsé replilési célu
szilikonokat. Nem tekintettink vissza.
Egylutt

Ehelyett felfelé nézink.
dolgozunk olyan szilikon megoldasok és

szolgdltatdsok fejlesztésén a replil6- és
Gripar, a védelem és az avionika
szamara, amelyek szélséséges
korilmények kozott optimalizaljak a
biztonsdgot, a kényelmet és a
hatékonysagot.

Miert a szilikonok

A szilikonok tulajdonsdgaikbdl adédéan 6zondlldk, és természetiiknél
fogva stabilak széles h6mérsékleti tartomanyban, nedvesség és mas
kornyezeti korilmények mellett. A Dow szilikonjai kiilénleges
anyagok, hasznos hémérsékleti tartomanyuk -115 °C és 260 °C
kozott van, és kivaléan csokkentik a feszlltségeket,

Termékcsalad Jellemzdk és elényok

0O

Avionika, kijelz6k

Urhajék és
és vilagitas

miiholdak Uj hatérok

Mi valtozott a replilési célu
szilikonfejlesztés korai napjai 6ta?Embert
juttattunk a Holdra. Repulék jarjdk korbe a
Foldet. Létezik a drontechnoldégia. A
lehet6ségek végtelenek, és eltokélt
szandékunk, hogy a jové élvonaladaban
maradjunk. Bar az idék valtoztak, az akkor
bevezetett termékek ma iparédgi
szabvanyként ismertek.

moduluszuk jellemzéen 0,01 és 10 MPa kozott van. Emellett
szilikonkémiai szaktudasunk lehet6vé teszi, hogy a kivant anyag-
és teljesitménytulajdonsagokat létrehozzuk és finomhangoljuk.

Egyjitt tagitjuk lehetoségeinket.

* Nagy igénybevétel mellett feliimuljak az organikus anyagokat és hosszabb élettartamutak
* Széles hémérsékleti tartoményban rugalmasak maradnak

Ragasztok, tomiték és habok

* Megbizhat6 tapadéas sokféle hordozén
* Tomegcsokkentés és tokéletes tomités

* Védenek nedvesség, szennyezbdés, Utés, rezgés és héaramok ellen
 Feszlltségcsokkent6k és mérettartdk

Bevonatok, gélek és kiontéanyagok * Minimalis zsugorodas

* Konnyt feldolgozéas

+ J6 mechanikai tulajdonsagok

Folyékony szilikongumik (LSR-ek)

« Kivalo ellenallds extrém hémérséklettel és Gregedéssel szemben

* Nagy teljesitmény zord kdrnyezetben is
* Adagolhat6 és formazhaté megoldasok

Optikailag tiszta anyagok

« Tervezési rugalmassag vilagitashoz, elektronikahoz és kijelz6khoz

» Széles megoldaskinalat érzékeny elektronikak hatékony hémenedzsmentjéhez
* Hévezetd képességek széles vélasztéka

Hévezetd interfész- és elektromosan vezetd
anyagok

« Szabalytalan alaka hézagok kitoltése
* Elektromosan vezeté anyagokkal nagy EMI-arnyékolasi hatékonysag
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Repiulogépek, helikopterek és dronok

Bevalt megoldasok

A piléta vezette repilégépeknek és a pildta nélkili Iégi jarmUiveknek

(UAV), azaz drénoknak kérnyezeti tomitésre, ragasztéasra,
hémenedzsmentre és elektromégneses interferencia (EMI) elleni
védelemre van szikségik. A merevszarnyu és forgdszarnyas légi
jarmUvek bizonyitott teljesitményt igényelnek, kilondsen a kritikus
elektronikai komponenseknél.

% Védelem

Missziokritikus teljesitmény

Legyen szé6 légi, szdrazfdldi vagy tengeri
muiGveletekrél, a katonai kildetések
bizonyitott megolddsokat igényelnek a
mérnéki munka legnehezebb kihivasaira. A
katonai miGveletek olyan anyagokat is
megkdévetelnek, amelyek kivadldéd teljesitményt
nylUjtanak kihivast jelentdé korilmények
kozott, példaul sivatagi héségben, sarkvidéki
hidegben és trépusi esé6ben. Egyedulalld
tulajdonsdgegyenstlyukkal a Dow szilikonjai
magas fesziltségcsdkkentést és megbizhatd
kornyezeti ellenalldst kombindlnak.

Akdr Gzemanyaggal mikodédik, akar
akkumuldtoros meghajtdsu a légi jarmi, a
mérndkdk olyan anyagokat varnak el, amelyek
segitenek megoldani a tervezési kihivdsokat.
A repiléiparnak szigoru

biztonsadgi szabvéanyoknak is meg kell felelnie.

A Dow tobbcéll és olddészerdllé fluoroszilikon
tomitédanyagai biztositjak a szikséges
teljesitményt. A DOWSIL™ ragasztdkat,
tomitéanyagokat és habokat nemcsak kilsé és
belsé alkalmazédsokban hasznéaljdk, hanem
kompresszorok, hajtdémivek és szivattyulk
tomitéseiként is. Az olddédszeralld tomitdk
tédmogatjédk az Gzemanyagrendszerek és tartdlyok
O0sszeszerelését és javitasat. Ezeket a fejlett
szilikonokat hditéborddkhoz valé
hordozdéragasztédsra is haszndaljdk atviteli,
teljesitmény- és atalakitéo modulokban, valamint
integralt daramkori hordozdk ragasztasara,
hlitébordadk rogzitésére, fedelek, hazak és
alaplemezek ragasztadsara.

A tobb elektromos rendszert alkalmazé repllégépek
profitdlnak a DOWSIL™ akkumuldtorokhoz és
akkumuldtorrendszerekhez kindlt
hémenedzsment-megoldasaibdl.

A DOWSIL™ bevonatok, gélek és kiontéanyagok
ellendllnak az lGtésnek és a fesziultségnek,
mikdzben csillapitjdk a rezgéseket és jo
ldngdllésdgot biztositanak. Sok termék MIL-
SPEC szerint tesztelt és az Underwriter
Laboratories (UL) altal jovdhagyott.




Avionika, kijelzok és vilagitas

Elektronika, érzékelok és megvilagitas

Akar hazafelé repit minket egy gép, akdr a vildg masik felére, a pilétédknak latniuk kell ahhoz, hogy biztonsagban

tartsanak minket. Latniuk kell az lGzemanyagszinteket.

Latniuk kell a légi forgalmat.

Latniuk kell a repllésvezérld

avionikat; a kijelz6k és a vildgitds tdmogatjdk a kommunikacidét, a navigécidét és a fellgyeletet a pildétaflilkében és azon

tal. Ahogy az égbolt egyre forgalmasabbd véalik, a fedélzeti

fontosabbak.

A repllési kijelz6kt6l a pilétafulkéig, a mUiszer- és kabinvilagitastél a
navigacids fényig a mérnokok strapabird, megbizhaté megoldasokat
igényelnek. A DOWSIL™ optikailag tiszta anyagok ellenalinak a
hémérséklet, a paratartalom és mas kornyezeti szélséségek hatasainak.
Még a kabinbelsék miniatlir ldmpai vagy kijelzdi is megfelel§ védelmet és
teljesitményt igényelnek.

Urhajdk és mitholdak

Missziokritikus rendszerek

Az (irhajok és miiholdak nagyvakuumu kérnyezetben miikédnek, ahol a kigézosodas
megzavarhatja az elektronikus rendszereket, optikai eszkézoket és hésugarzokat. A
nagy illéanyag-kibocsatasu tomité- és kiontéanyagok ronthatjak az elektronikak és
érzékeldk teljesitményét. A magas illéanyag-tartalmi anyagokbdl felszabadulé gazok
a kamerdk lencséin is lecsapédhatnak. A Dow (irminéségt szilikonjai megfelelnek a
NASA alacsony termikus vakuum alatti kigdzosodasi kovetelményeinek. Emellett
széles hémérsékleti tartomanyban jé fizikai és elektromos stabilitést biztositanak. A
DOWSIL™ Grmindségu kiontéanyagok folyékony és tixotrép valtozatban érhetdk el,
és modulokhoz, relékhez, tapegységekhez, késleltetd vonalakhoz,
kabelcsatlakozokhoz és teljes elektronikai szerelvényekhez hasznalhatok. Az
alacsony kigédzosodasu szilikonok k6zé kontrollalt illékonysagu tomiték tartoznak,
alacsony CVCM-értékkel és nagy nyuldssal a feszlltségcsokkentés érdekében (ASTM
E595 szerint).

adatrogziték és az Utkdzéselkerlldé rendszerek is egyre

A hé elvezetéséhez a Dow hévezetd anyagai megbizhaté hiitési
megolddsokat nyujtanak elektronikdkhoz, modulokhoz és szerelvényekhez.
A DOWSIL™ elektromosan vezeté anyagok nagy arnyékolasi hatékonysagot
biztositanak az elektromagneses interferencidval szemben széles
frekvenciatartomanyban.

Uj hatarok
Folyamatos innovacio6

Vildgszerte szakérték vizsgaljdk az aszteroidabanyéaszatot, a Holdra valé
visszatérést és az emberes Mars-killdetést. E célok eléréséhez egyre tobb
inditasra lesz sziikség, ezért a mérnokoknek megfelelé anyagmegoldasokra
van szikségik az inditéberendezések védelméhez.

A rakétacsévak héenergidja ablaciét okozhat a betonbdl, tlizallé téglabdl és
acélbdl készult ldangarkokban. Ezért a Dow ablativ anyagokat kinal
inditéplatformok és rakétaflivokak extrém héaram alatti védelmére. Az
Egyesilt Allamokban dolgozé miszaki szakértdink érémmel tdmogatjak az
extrém héaramokkal kapcsolatos kihivasok megoldasat.

A Dow hévezets géleket is fejlesztett elektronikak kiontéséhez, valamint
azonnali z6ldszildrdsagu ragasztokat eltéré hétaguldsi egyltthatéju
hordozék ragasztasahoz, amelyek a jelenlegi és jévébeli modulok
tervezésében is hasznosak lehetnek.



Kiemelt termékek

A parbeszéd elinditdsahoz az aldabbiakban egy kulcstermék-listat mutatunk be - teljes kindlatunk el6zetes attekintéseként.

DOWSIL™ 3-6548 Silicone Kétkomponensti Reverzi6allé, nem korroziv hab; t(izall6 atvezetési tomitések készitéséhez hasznalhaté ASTM E814
RTV Foam addiciés

DOWSIL™ 3-6265 HP Adhesive Egykomponensti Nem folyé « Nagy szakitdszilardsag « Kotés utan alacsony tiregképzdédés érzékeny hordozokon
addiciés

DOWSIL™ 6-1104 Controlled Egykomponensii Extrudalhatd, nem megfoly6 anyagok * NASA alacsony kigdzosodasi kovetelmények « Konnyd javithatdsag = NASA

Volatility Sealant kondenzécidés « )6 fizikai és elektromos stabilitas frekvenciak, hémérsékletek és paratartalom széles tartomanydaban ¢ kovetelmények
Védelem szélsGséges hémérséklet, magas paratartalom, sugarzés, hésokk, atomos oxigén és mechanikai

DOWSIL™ 6-1125 Controlled rezgés ellen

Volatility Sealant

DOWSIL™ 93-076 RF Kétkomponens( Magas hémérsékleti témité/ragaszté nagy kétésszilardsaggal « Hasznalhaté magas hémérsékleti MIS-19888
Aerospace Sealant kondenzaciés nyoméstartd tomitéként, hégatként vagy szigetelé bevonatként, illetve ablativ bevonatok ragasztdjaként «
Kébelkivezetések és végzdések védelmére « Helyben formalt tomitések készitésére

DOWSIL™ 730 FS Solvent Egykomponensii Fluoroszilikon ragaszté/tomit6 « Nem megfolyd acetoxi kotésrendszer » Konnyen felhordhat6 « J6 tapadas
Resistant Sealant kondenzéciés sok hordozén « Stabil és rugalmas -65 °C (-85 °F) és 260 °C (500 °F) kozott » Uzemanyagok, olajok és
olddszerek hatésara is megdrzi tulajdonséagait

Ragasztoék, tomiték és habok

DOWSIL™ 732 Egykomponens( Nem megfoly6 acetoxi kotésrendsze 6nnyen felhordhato + J6 tapadas sok hordozén  Rugalmas -60 °C  MIL-A-46106
Multi-Purpose Sealant kondenzéciés (-76 °F) és 180 °C (356 °F) kozott, rovid idejli csicsokkal 205 °C-ig (401 °F)

DOWSIL™ 3145 RTV Egykomponenst Nem folyd « Nagy szakitészilardsag « Gyors soron belili kotés opciondlis hégyorsitassal MIL-A-46146
Mil-A-46146 Adhesive/Sealant kondenzaciés

DOWSIL™ 7092 High Green Egykomponens( Azonnali zoldszilardsag « Kivalé tapadas sokféle hordozohoz, példaul Giveghez, fémhez és mlianyaghoz UL 94 HB
Strength Adhesive and Sealant kondenzéciés

DOWSIL™ EA-6060 Adhesive Kétkomponens Gyors, alacsony hémérsékleti kotés  UV-indikétor ellenérzéshez
addiciés

DOWSIL™ Q3-1566 Heat Egykomponens( Magas hémérséklet-alldsag « Széles kori tapadas sok hordozéhoz
Resistant Adhesive/Sealant kondenzaciés

DOWSIL™ 1-2577 Egykomponenst Elasztoplasztikus « Kikeményedve szivés, kopasallé felilet UL 94 V-0 « IPC-CC-830A * MIL-I-46058
Conformal Coating kondenzéciés

DOWSIL™ 1-4105 Egykomponensti Elasztomer ¢ Nincs hozzaadott oldészer « Gyors, sokoldalt kétési feldolgozas hémérséklet-szabalyozassal UL 94 V1 (f1)
Conformal Coating addiciés

DOWSIL™ 3-1953 Egykomponenst Elasztomer * Lagy bevonatta kot - a fesziiltséggel szembeni megbizhatéséag javitdsahoz UL 746 E * IPC-CC-830B * MIL-I-46058
Conformal Coating kondenzaciés

DOWSIL™ 93-500 Space Kétkomponensi Szilikon elasztomer * Meghaladja a NASA termikus vakuum alatti alacsony kigazosodasi kovetelményeit NASA SP-R-0022A
Grade Encapsulant addiciés Széles izemi hémérsékleti tartomany -115 °C és 200 °C kozott (-149 °F és 392 °F)
(Thixotropic)

DOWSIL™ 3140 RTV Coatin Egykomponensii )6 folyképesség « Nagy nyllas a rezgés/mechanikai sokk csillapitésahoz és az alacsony fesziiltséghez MIL-I-46058C « IPC-CC-830 » UL 94 V1
9 gykomp
kondenzéciés

DOWSIL™ CC-3122 Egykomponensti Elasztoplasztikus ¢ Nagy teljesitmény( « Oldészermentes ¢« Hosszd tavi megbizhatdsag extrém kornyezeti
Conformal Coating kondenzéciés korilmények kozott

Bevonatok, gélek és kiontéanyagok

SYLGARD™ 160 Kétkomponens( Altalanos célu kiéntéanyag jo folyoképességgel és langallosaggal « Mérsékelt hévezetés « Kondenzacios
Silicone Elastomer addicios kotésrendszer, amely hével gyorsithatd

SYLGARD™ 170 Fast Cure Kétkomponens( Alacsony viszkozités « Altalanos céll kiéntéanyag MIL-PRF-23586
Silicone Elastomer addiciés

SYLGARD™ 527 Silicone Kétkomponens(i Kondenzacids vagy hégyorsitott kotést dielektromos gél « Kulonféle elektronikai eszk6zok, kilonGsen UL 94 HB
Dielectric Gel addiciés érzékeny komponensek védelmére alkalmas




DOWSIL™ EG-1200 Gel Kétkomponens(i Nagy atlatszésag « Gyors, sokoldaltan kéthetd, folyoképes gél » Nagy tapaddssag kiilonféle feliiletek
addiciés csatoldsahoz « Folyékony, optikailag tiszta csatoléanyagként hasznélhat6 kijelzé- és vilagitasi
alkalmazésokhoz

DOWSIL™ MS-1002 Kétkomponens(i Optikailag tiszta formazhatd szilikon * Finom részletességli optikai alkatrészek gyartasara alkalmas ¢ J6 UL 94 (f1)
Moldable Silicone addiciés kornyezeti 6regedésallosag

DOWSIL™ VE-XXXX UV Atlatsz6 « Alacsony modulusz * Kis zsugorodas * UV-kdtési gyanta folyadékalapy ragasztasi
technolégiéhoz « Kijelzé fedéiiveg/mianyag és érintépanel LCD/OLED kijelz6modulokhoz térténd
ragasztasara tervezték

SYLGARD™ 184 Kétkomponens(i Atlatszé, kétkomponensti kidntéanyag * J6 langallésag UL 94 V1 (f1)
Silicone Elastomer addiciés

SILASTIC™ RTV-3120 Kétkomponenst Altaldnos cél szilikon formaanyag * Magas hémérsékletd alkalmazasokhoz ajanlott
Mould-Making Base kondenzéciés

SILASTIC™ RTV-4130-) Base Kétkomponens( Magas keménységl szilikongumi * Egyszersitett kezelés * Szobahémérsékleten 24 6ran belil két, vagy
and Curing Agent addiciés hével gyorsithatd

ongumik (LSR-ek)

SILASTIC™ RTV-4230-E Base Kétkomponensi Nagy szilardsag * Szakadasallé « Rugalmas formakat készit bonyolult részletek reprodukélasahoz «
and Curing Agent addiciés Konny levélasztés « Nagy nydlas

SILASTIC™ FL 60-9201 Fluoro Kétkomponens Oldészerélld « Vegyszerallé » Tomitésekhez és membrénokhoz
Liquid Silicone Rubber (F-LSR) addiciés

DOWSIL™ 1-4173 Thermally Egykomponenst 1,8 W/m*K folyoképes ragasztd » Nagy szakitészilardség « Nincs hozzaadott oldészer
Conductive Adhesive addiciés

DOWSIL™ TC-2035 Adhesive Kétkomponens 3,3 W/m*K hdre kotd ragaszté « Alacsony ragasztési rétegvastagséag « Stabil teljesitmény magas
addiciés hémérsékleten, akar 200 °C-ig (392 °F)

DOWSIL™ EC-6601 Electrically Egykomponensi Témit6anyag EMI-arnyékolashoz széles frekvenciatartomanyban « Ragasztéként vagy helyben formalt
Conductive Adhesive kondenzacids tomitésként hasznélhaté « Sokféle hordozéhoz tapad * Nagy nytlas biztositja a kotések rugalmassagat

DOWSIL™ TC-4515 Thermal Kétkomponensi 1,8 W/m*K kondenzacios vagy hdgyorsitott kotés gap filler « Kotétt és kotés eldtti allapotban is
Gap Filler addiciés megtartja fliggdleges helyzetét « K6tés utén puha és 6sszenyomhatd

~
[
o
©
>
£
©
9
S
1)
N
1)
>
©
=
g
K}
3
©
u
o
=
S
g
=
w

DOWSIL™ TC-4535 CV Kétkomponens 3,5 W/m*K kontrollalt illékonysagu gap filler

Thermally Conductive Gap Filler addiciés

Ha felllet-el6készités szilkséges, az alabbi primerek egyikével javasoljuk kezdeni.

DOWSIL™ 1200 OS Primer Egykomponensti Fokozza az RTV- és hére kot6 szilikonok tapadéasét fémekhez, kerémiadhoz, iveghez, fahoz, falazathoz és szerkezeti miianyagokhoz.
kondenzéciés

DOWSIL™ 92-023 Primer Egykomponensii Kifejezetten addiciés kotés( szilikonokhoz fejlesztve a feliileti mérgezés mérsékiésére. FR4-hez, a legtobb fémhez és kerdmiéhoz ajénlott.
kondenzaciés

Primerek

DOWSIL™ 1204 Primer Egykomponenst Fokozza a tapadast a legtobb fémhez, keramiahoz és mlianyaghoz minden szilikon esetén, kiilongsen RTV kotésnél.
kondenzaciés




Seek Together

Tudjon meg tobbet

Tobbet kindlunk, mint az iparagvezetd, fejlett szilikonalapl anyagportfélié. Elkotelezett innovacids vezetéként bizonyitott folyamat- és
alkalmazastechnikai szakértelmet, miszaki szakértéi halézatot, megbizhaté globdlis ellatdsi bazist és vildgszinvonall tgyfélszolgdlatot biztositunk.

Ha szeretné megtudni, hogyan tdmogathatjuk alkalmazasait, latogasson el ide: dow.com/electronics.
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